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Zamawiajacy:

Politechnika Gdarnska

Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

Gdansk, dnia 13.11.2024 r.

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA
ORAZ ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) pn. ,Dostawa urzadzen komputerowych na potrzeby projektu
Wydziatu  Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej”, nr
CRZP/219/009/D/24, ZP/92/WETI/24, ogfoszenie o zamdbwieniu nr 2024/S 200-619768.

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 12 ustawy Pzp, Zamawiajgcy udostepnia tre$¢ zapytan wraz z

wyjasnieniami, ktére wptynety poprzez Platforme zakupowa:

Pytania dotyczace Czesci 1 postepowania CRZP/219/009/D/24

— Dostawa komputera wysokowydajneqo do obliczerr dynamiki molekularnej

Pytanie 1:
W zakresie czgsci 1 — Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczen dynamiki molekularnej czy

Zamawiajgcy zgodzi sie na dostarczenie pamieci RAM 2 x 32GB DDR5 o zakresie opoznienia CL 46-
48 i zakresie czestotliwo$ci 5600MHz? Pragniemy zwrécié uwage, ze wyspecyfikowane parametry
techniczne tzn. CL 32-36 oraz zakres czestotliwosci 5600-6000MHz dotyczg pamieci UDIMM (dla
Intela), one nie sg kompatybilne z chipsetem pityty TRX50. Z chipsetem TRX50 kompatybilne sg
pamigci RDIMM, a te z kolei wystepujg z maksymalnym taktowaniem 5600 MHz i opdznieniem
typowym dla rozwigzan serwerowych tzn. CL 46-48. Jednoczesnie brak zgody uniemozliwi ztozenie
jakiejkolwiek oferty, gdyz nie bedzie takiego rozwigzania na rynku biorgc pod uwage typ chipsetu i
rodzaj procesora.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwigzanie.

Zamawiajacy zmieni Zatacznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia w Czesci 1.
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Pytanie 2:

W zakresie cze$ci 1 Zamawiajgcy wskazat zapis, ze wymaga chtodzenia procesora na poziomie
NSPR 130, ilos¢ cieptowoddw min. 6, ilos¢ wentylatoréw min. 2, zywotno$¢ min. 300 000 godzin.
Pragniemy zwréci¢ uwage, ze nie ma na rynku takiego chtodzenia dla opisywanego procesora.
Chtodzenie na poziomie NSPR 130 wystepuje, ale o zywotnosci 150 000 godzin, a nie 300 000
godzin. Czy Zamawiajgcy dopusci lepsze chtodzenie niz opisywane tzn. typowo do rozwigzania
serwerowego (dla opisywanego procesora), ilos¢ cieptowodéw 8 szt., ilos¢ wentylatoréow 2 szt.,
zywotnos¢ 40 000 godzin? W przypadku braku zgody czy Zamawiajacy zgodzi sie na chtodzenie
procesora na poziomie NSPR 179, o zywotnosci min. 150 000 godzin, ilo$¢ cieptowodow 6 szt., ilosé
wentylatorow 2 szt.? Jednoczesnie brak zgody na obydwie propozycje uniemozliwi ztozenie
jakiejkolwiek waznej oferty (zgodnej z opisem).

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy wyraza zgode na chtodzenie procesora na poziomie min. NSPR 130 i zywotnosci
min. 150 000 godzin, ilo$¢ cieptowoddéw min. 6 szt., ilos¢ wentylatorow 2 szt.

Zamawiajacy zmieni Zatacznik nr 4 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia w Czesci 1.

Pytanie 3:

W czeéci 1 przy opisie ptyty gtownej Zamawiajgcy wskazat zapis, ze wymaga ztgcze SYS FAN 4-pin
x8, a na koncu opisu piyty gtéwnej wskazuje, ze wymaga ztgcze SYS FAN 4-pin x4. Prosimy o
wykreslenie zapisu ,zfgcze SYS FAN 4-pin x8”, poniewaz opisywana piyta gtdwna posiada 4 ztacza
SYS FAN 4-pin, a nie jak btednie wskazuje Zamawiajacy 8 szt. Prosze to zmienic¢, bowiem zostato to

zweryfikowane.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie zapisu ,zfgcze SYS FAN 4-pin x8” z opisu ptyty
gtéwnej. Zamawiajacy zmieni Zatacznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia w Czesci 1.

Powyzsze pytania i wyjasnienia stanowig integralng czesc¢ SWZ oraz majg moc wigzacg dla
wszystkich  Wykonawcéw ubiegajacych sie¢ o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia. Ich
nieuwzglednienie w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami

Zamawiajacy dokona zmiany SWZ oraz ogtoszenia o zaméwieniu.
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ZMIANA SWZ

Dziatajac na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania zmiany wprowadzone do tresci SWZ, dokonane na podstawie art. 137

ust. 1 ustawy Pzp, w nastepujgcym zakresie:

1. W rozdziale lll SWZ. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przed zmiana:
7. Szczegotowy opis i wymagania zamoéwienia zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do SWZ.

Po zmianie:
7. Szczegotowy opis i wymagania zamowienia zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do SWZ po

zmianie.

Il. W rozdziale V. SWZ. Termin zwigzania oferta.

Przed zmiana:

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia:
15.02.2025r.

Po zmianie:

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skiadania ofert do dnia:
19.02.2025r.

lll. W rozdziale XIl SWZ. Sposdéb oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

Przed zmiana:
Oferte nalezy ztozy¢ drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie  dotyczacej przedmiotowego

postepowania — w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.11.2024 r. do godz. 11.00
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Po zmianie:

Oferte nalezy ztozy¢ drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie  dotyczacej przedmiotowego

postepowania — w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 22.11.2024 r. do godz. 11.00

IV. W rozdziale XIl SWZ. Sposéb oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

Przed zmiana:

1) Otwarcie ofert nastgpi:

w dniu 18.11.2024 r. 0 godz. 11.15

Po zmianie:

1) Otwarcie ofert nastapi:

w dniu 22.11.2024 r. o godz. 11.15

V. W Zalaczniku nr 4 do SWZ — Opis przedmiotu zamdwienia

Przed zmiana:

Czeséé 1 — Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczeri dynamiki molekularnej

Komputer wysokowydajny do obliczern dynamiki molekularnej

Komputer
llo$¢ : 2 sztuki

Procesor = procesor minimum 32-rdzeniowy (64 watkowy), zapewniajacy
komputerom w testach Cinebench R23: minimum 1988 punktéw
dla jednego rdzenia oraz 65269 punktow dla wielu rdzeni; 97702
punktéw w Passmark CPU Mark — na dzien 10.10.2024r.,

= mozliwo$é uruchamiania aplikacji 64 bitowych,

= min. 4.0 GHz,

= pamieé podreczna L3: min. 128 MB,

= chiodzenie procesora na poziomie NSPR 130,
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ilos¢ cieptowoddw min. 6,
ilos¢ wentylatorow min. 2,
zywotno$¢ min. 300000 godzin.

Karta graficzna

wyposazona w minimum 16 GB pamieci RAM GDDR6X,
chtodzenie aktywne,

typ ztacza PCI Express 3.0 x16,

jednostki TMU: min. 320,

jednostki ROP: min. 112,

procesory strumieniowe: min. 10240,

szyna 256 bit,

liczba wentylatorow min. 3,

taktowanie rdzenia (bazowe): min. 2205 MHz,

efektywne taktowanie pamieci min. 23000 MHz.

Pamie¢ RAM typ DDRS,
64 GB RAM (2 x 32 GB),
Zakres czestotliwosci: 5600 — 6000 MHz,
Zakres opdznienia: CL 32-36.

Dysk SSD ilos¢: 2 sztuki,

pojemnosc¢ dysku przynajmniej 2 TB,
format dysku M.2 2280,

interfejs PCI-E x 4 Gen4 NVMe,

szybkos¢ odczytu nie mniej niz 7000 MB/s,
szybkos¢ zapisu nie mniej niz 7000 MB/s.

Ptyta gtéwna

standard pamieci DDR5,

chipset ptyty gtéwnej TRX50,

czestotliwos¢ pracy pamieci — umozliwiajgce prace na 7800
MHz,

pamiec zainstalowana do 1024 GB,

quad channel,

chipset dzwiekowy,

zintegrowana karta sieciowa — 10/100/1000/2500,

praca bezprzewodowa — Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11
alb/g/n/ac/ax/be),

gniazda rozszerzen — min. PCl Express x16 (2 szt.), PCI
Express x4 (1 szt.),

ztgcza napeddw — M.2 slot x4, SATA 3x8,

ztgcza dostepne min:

- USB 2.0 x3,
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-USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1,
- USB-C 3.2 Gen 2x2 x1,

- ztgcze AIO_PUMP 4-pin x1,

- zlgcze ATX 24-pin 12V x1,

- ztgcze ATX 8-pin 12V x2,

- ztgcze audio panelu przedniego (AAFP) x1,
- ztacze CPU FAN 4-pin x1,

- ztgcze SYS FAN 4-pin x8,

- ztgcze czujnika termicznego x1,

- zlgcze panelu systemu x1,

- ztgcze SYS FAN 4-pin x4.

Zasilacz

moc min. 1000 W,

w petni modularne okablowanie,

posiadajgcy certyfikat min. Gold 80+ lub rownowaznym tzn.
osiggajgcym przy 50% obcigzenia az 90% sprawnosci, oraz
87% sprawnosci przy 20% i 100% obcigzenia,

ATX 3.0,

zabezpieczenia: min. OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.

Obudowa

obudowa posiadajgca min. 2 zainstalowane wentylatory min.
120 mm,

umozliwia montaz ptyty w standardzie Extended ATX,

min. USB — 1 szt.,

min. USB Typu C — 1 szt.,

wyj$cie stuchawkowe / gtosnikowe — 1 szt.,

wejscie mikrofonowe — 1 szt.,

system aranzowania kabli,

otwor wspomagajgcy montaz chtodzenia na procesor,

filtry antykurzowe.

Monitor

llo$é¢ : 2 sztuki

Monitor

przekatna ekranu min. 34",

rozdzielczos¢ 3440 x 1440,

typ matrycy LED, VA,

odswiezanie min. 120 Hz,

format 21:9,

czas reakcji <=1ms (MPRT),

jasnos¢ min. 400 cd/m2,

kat widzenia min. 88°/88°(go6ra/dot, prawo/lewo),
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= zigcza — min. display port x2, HDMI x2,
= zigcza USB 3.2 Gen. w liczbie od 1 do 4 portow
Gwarancja *  minimum 36 miesigcy

Po zmianie:

Cze$é 1 — Dostawa komputera wysokowydajnego do obliczeri dynamiki molekularnej

Komputer wysokowydajny do obliczenn dynamiki molekularnej

Komputer
llosé : 2 sztuki

Procesor

procesor minimum 32-rdzeniowy (64 watkowy), zapewniajgcy
komputerom w testach Cinebench R23: minimum 1988 punktow
dla jednego rdzenia oraz 65269 punktéw dla wielu rdzeni; 97702
punktéw w Passmark CPU Mark — na dzien 10.10.2024r.,
mozliwos¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych,

min. 4.0 GHz,

pamie¢ podreczna L3: min. 128 MB,

chtodzenie procesora na poziomie min. NSPR 130,

ilos¢ cieptowodow min. 6,

ilos¢ wentylatorow min. 2,

zywotnos¢ min. 150000 godzin.

Karta graficzna

wyposazona w minimum 16 GB pamieci RAM GDDR6X,
chtodzenie aktywne,

typ ztacza PCI Express 3.0 x16,

jednostki TMU: min. 320,

jednostki ROP: min. 112,

procesory strumieniowe: min. 10240,

szyna 256 bit,

liczba wentylatorow min. 3,

taktowanie rdzenia (bazowe): min. 2205 MHz,

efektywne taktowanie pamieci min. 23000 MHz.

Pamie¢ RAM

typ RDIMM DDRS,

64 GB RAM (2 x 32 GB lub 4 x 16 GB),
Zakres czestotliwosci: 5600 — 6000 MHz,
Zakres opOznienia: CL 32-48.
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Dysk SSD = jlosé: 2 sztuki,

= pojemno$¢ dysku przynajmniej 2 TB,

= format dysku M.2 2280,

= interfejs PCI-E x 4 Gen4 NVMe,

= szybkos¢ odczytu nie mniej niz 7000 MB/s,
= szybkos¢ zapisu nie mniej niz 7000 MB/s.

Ptyta gtéwna

= standard pamieci DDRS,
= chipset ptyty gtéwnej TRX50,
* czestotliwos¢ pracy pamieci — umozliwiajgce prace na 7800
MHz,
= pamiec zainstalowana do 1024 GB,
= quad channel,
= chipset dzwiekowy,
=  zintegrowana karta sieciowa — 10/100/1000/2500,
* praca bezprzewodowa — Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11
alb/g/n/ac/ax/be),
= gniazda rozszerzen — min. PCl Express x16 (2 szt.), PCI
Express x4 (1 szt.),
= ztgcza napedow — M.2 slot x4, SATA 3x8,
= zitgcza dostepne min:
- USB 2.0 x3,
-USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1,
- USB-C 3.2 Gen 2x2 x1,
- ztgcze ATX 24-pin 12V x1,
- ztgcze ATX 8-pin 12V X2,
- Ztgcze audio panelu przedniego (AAFP) x1,
- zlacze czujnika termicznego x 1,
- ztlacze panelu systemu x1,
- 1 x ztacze wentylatora procesora,
-1 x CPU fan/water cooling pump header,
- 4 x ziacza system fan,
- 4 x system fan/water cooling pump headers

Zasilacz

= moc min. 1000 W,

= w petni modularne okablowanie,

= posiadajgcy certyfikat min. Gold 80+ lub rownowaznym tzn.
osiggajgcym przy 50% obcigzenia az 90% sprawnosci, oraz
87% sprawnosci przy 20% i 100% obcigzenia,

= ATX 3.0,
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zabezpieczenia: min. OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP.

Obudowa

obudowa posiadajgca min. 2 zainstalowane wentylatory min.
120 mm,

umozliwia montaz ptyty w standardzie Extended ATX,

min. USB — 1 szt.,

min. USB Typu C — 1 szt.,

wyjécie stuchawkowe / gtosnikowe — 1 szt.,

wejscie mikrofonowe — 1 szt.,

system aranzowania kabli,

otwor wspomagajgcy montaz chtodzenia na procesor,

filtry antykurzowe.

Monitor
llos$é : 2 sztuki

Monitor

przekatna ekranu min. 34",

rozdzielczos¢ 3440 x 1440,

typ matrycy LED, VA,

odséwiezanie min. 120 Hz,

format 21:9,

czas reakcji <=1ms (MPRT),

jasnos¢ min. 400 cd/m2,

kat widzenia min. 88°/88°(géra/dét, prawo/lewo),
ztgcza — min. display port x2, HDMI x2,

ztgcza USB 3.2 Gen. w liczbie od 1 do 4 portéw

Gwarancja

minimum 36 miesiecy

Zmianie ulega zatgcznik:

prowadzonego postepowania.

Powyzsze zmiany stanowig integralng czes¢ SWZ oraz majg moc wigzgcg dla wszystkich

Zatacznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia (Cze$¢ 1).
Zmieniony zatgcznik (Zatgcznik nr 4 do SWZ po zmianie) zostaje udostepniony na stronie internetowej

Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Dokonang zmiane tre$ci SWZ oraz ogtoszenie o zmianie ogtoszenia nr 2024/S 221-690601 z dnia

13.11.2024r. Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Dziekan




